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(57) Abstract: The invention relates to a layer assembly and to a method for producing a layer assembly. This layer assembly 
^ comprises a layer that is placed on a substrate. Said layer comprises a first partial region, which is made of a decomposable material, 

and an adjacent second partial region with a useful structure made of a non-decomposable material. The layer assembly also has a 
<^> top layer which is arranged on the layer made of a decomposable material and the useful structure. The layer assembly is designed 
^ so that the decomposable material can be removed from the layer assembly. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schicht-Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen einer Schicht-Anord- 
nung. Die Schicht-Anordnung hat eine auf einem Substrat angeordnete Schicht, die einen ersten Teilbereich aus zersetzbarem Ma- 
terial und einen daneben angeordneten zweiten Teilbereich mit einer Nutzstruktur aus einem nicht-zersetzbaren Material aufweist 
Femer hat die Schicht-Anordnung eine Deckschicht auf der Schicht aus zersetzbarem Material und der Nutzstruktur, wobei die 
Schicht-Anordnung derart eingerichtet ist, dass das zersetzbare Material aus der Schicht-Anordnung entfernbar ist. 
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